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（项目进展披露）中国子公司上海证券交易所科创板上市审核通过的通知 

 

 

  正在上海证券交易所科创板市场（以下科创板）申请上市的我司合并子公司有研半导体硅材料股份公司

（GRITEK），于 6月 28日获得审核委员会的审核通过，特此通知。 

  此次审核的通过，让我司离科创板的上市更加近了一步。我司将继续为 GRITEK的正式上市做准备。 

 

1. 上市申请公司概况（2021年 12月 31日） 

（１） 名 称 有研半导体硅材料股份公司（GRITEK） 

（２） 所 在 地 中国北京市 

（３） 代 表 者 职位 ・ 姓 名 董事长 方 永义  

（４） 事 业 内 容 硅片和 CZ硅棒/FZ硅棒的生产、销售、开发、相关技术的开发等 

（５） 资 本 金 10.6亿元（约 203亿日元） 

（６） 成 立 日 期 2001年 6月 21日 

（７） 主要股东及持股比例 

北京有研 RS 半导体科技有限公司（BGRS）：36.29%、本公司：30.83%、

GRINM：21.73%、员工持股会：4.24%、机关投资家：4.24%、福建仓元投

资有限公司：2.66% 

 

2. 上市日程 

（１） 上 市 审 核 合 格 日 2022年 6月 28日 

（２） 科 创 板 上 市 预 期 2022年 9月～11月 

 

3. 对本期经营业绩的影响 

GRITEK上市对本集团未来经营业绩带来的影响尚未确定，但我司会根据未来上市准备进程，及时对需要发

表的事项进行对外公告。 
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本文是为本公司合并报表子公司有研半导体硅材料有限公司在科创板（Star Market）上市而准备的

公开新闻稿，并非为募集投资而作。另外，本文或其任何部分均不得在中国，日本，美国和其他地区作为相

关合同、约定或投资决定的基础或依据。因此，本文在美国及任何法域内不可用于征集股份或证券。在美

国，不得注册或免除注册或发行和出售证券。购买公开发行的证券应仅基于该证券的最终发行备忘录或招

股说明书中的相关信息。目前，本公司没有在美国发行证券的打算。 


